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Automatische Reinigung von Létdiisen im Selektivlétprozess

Hohere Effizienz
und Qualitat



Verschmutzte Diisen im Selektiviotprozess kon-
nen dazu flihren, dass das Lot nicht gleichma-
Big oder nicht in der richtigen Menge an die Lotstel-
len gelangt.

Auswirkungen verschmutzter Lot-
diisen

Dadurch konnen unvollstandige oder schlecht be-
netzte Lotstellen entstehen, die die Funktionalitit
s ) des Endprodukts beeintrachtigen. Riickstande in
IM UBERBLICK der Diise konnen zudem zu einem ungleichmaBi-
S) el el st letnste S gen AbflieBen des Lots fiihren. Der Lotfluss ist
ein praziser, umwelt- ‘ dadurch nicht mehr kontrolliert, was die Ge-
freundlicher Prozess zur | fahr von Kurzschliissen oder Brl'jckenbildung
griindlichen Reinigung " zwischen benachbarten Lotstellen erhoht.
von Miniwellen-Loétdiisen. Fehlerhafte Lotverbindungen miissen aufwan-
dig nachgearbeitet werden. Dies lasst nicht nur
die Produktionskosten ansteigen, sondern auch den
Zeitaufwand fiir die Qualitatssicherung sowie die Feh-
lerbehebung.
Ein weiterer gravierender Nachteil von Riickstdnden
an der Diise ist die mdgliche Beeintrachtigung des
Warmeiibergangs und dadurch eine gestorte Tempera-
turkontrolle wahrend des Lotprozesses. In der Folge
besteht die Mdglichkeit, dass inhomogene Lotverbin-
dungen entstehen, die entweder zu kalten Lotstellen
oder zur Uberhitzung der Bauteile fiihren.
Langfristig kdnnen sich an der Lotdlse angesam-
melte Riickstande auch negativ auf die Materialeigen-
schaften der Diise auswirken, was die Lebensdauer der
Die Ultraschallreinigung ist ein hochentw_icgltef LOtdus_e deutllch verkiirzt. Hohere W_artungs_ und Er-
Prozess, der technologischen Fortschritt mit effi satzteilkosten sind dann kaum vermeidbar, oft verbun-
zienter Reinigungstechnik vereint. Diesefiiethode den mit ungeplanten Stillstandszeiten, die die Ge-
QI OCHTRRS Schal lwellen, UTTTSRENNE, samteffizienz der Fertigung beeintrichtigen und die

Verunreinigunge Riickstdnde von empfindli- .
chen Oberflichen Produktion verlangsamen.

wie Verungeinigungen der
Lotdiisen zu entfernen J - Eine kontinuierliche Pflege und Wartung der Létdii-
sen ist also unverzichtbar. Die manuelle Reinigung ist
zwar eine gangige Methode, kann aber mit verschie-
denen Nachteilen verbunden sein, die den Produkti-
onsprozess in der Elektronikfertigung beeintrachtigen.

In der Elektronikfertigung ist die Nachteile der manuellen Reinigung
Qualitat des Lotprozesses entschei- Die manuelle Reinigung von Létdiisen im Selektivlot-
dend fiir die Baugruppenzuverlassig- prozess birgt mehrere Risiken und Herausforderungen.
keit. Insbesondere im Selektivlétpro- Ein wesentlicher Nachteil kann die Qualitdt der Reini-
zess kommt den Létdiisen eine zen- gung sein. Der Erfolg des Reinigungsprozess.es hangt

) stark von der Erfahrung und Sorgfalt des Bedieners ab,
trale Funktion zu.Verschmutzte oder was zu unterschiedlichen Ergebnissen fiihren kann. So
schlecht gewartete Diisen kénnen werden Riickstinde an den Diisen nicht immer voll-
die Lotqualitat und den Produktions- standig entfernt, was die Qualitdt der Lotverbindun-

prozess erheblich beeintrichtigen gen beeintrachtigt und zu Fehlern wie ungleichmaBi-
; gen Lotstellen oder Briickenbildung fiihrt.

Ein weiterer Nachteil ist der hohe Zeitaufwand, der
mit der manuellen Reinigung verbunden ist. Still-
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Verschmutzte Diisen
im Selektivldtprozess
kdnnen dazu fiihren,
dass Lotstellen unvoll-
standig oder schlecht
benetzt sind und somit
die Funktionalitat des
Endprodukts beein-
trachtigt wird
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standszeiten und damit eine Reduzierung der Produkti-
onskapazitdt sind die Folge. Zudem erhdht sich durch
die wiederholte manuelle Reinigung das Risiko einer
Beschiddigung der Diisen. Durch unsachgeméBe Hand-
habung oder mechanische Reinigungsverfahren kon-
nen die Disenmaterialien beschddigt werden, was
langfristig zu hoheren Ersatzteilkosten flihrt.

Manuelle Reinigungsverfahren sind zudem in der
Regel mit dem Einsatz von zum Teil aggressiven Che-
mikalien verbunden. Den dabei entstehenden Dampfen
ist das Personal wahrend des Reinigungsprozesses aus-
gesetzt.

Nicht zuletzt kann die manuelle Reinigung ein Pro-
blem fiir die Rickverfolgbarkeit darstellen, da es
schwierig ist, den Reinigungsprozess liickenlos zu do-
kumentieren. Gerade in anspruchsvollen Produktions-
umgebungen, in denen genaue Qualitdtskontrollen er-
forderlich sind, stellt dies ein Risiko dar.

Insgesamt kann die manuelle Reinigung von Lotdii-
sen also zu Effizienzverlusten, erhdhten Kosten und
QualitatseinbuBen flihren. In der Elektronikfertigung
werden daher zunehmend automatisierte Losungen
bevorzugt.

Vorteile der automatischen Reinigung

Im Vergleich zu manuellen Reinigungsverfahren bietet
die automatische Reinigung von Lotdiisen zahlreiche
Vorteile, die sich sowohl auf die Qualitdt als auch auf
die Effizienz des Selektivitprozesses auswirken. Der
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wichtigste Vorteil ist die Konsistenz und Prézision des
Reinigungsprozesses. Automatisierte Systeme arbeiten
nach festgelegten Parametern, die eine gleichbleibend
hohe Reinigungsqualitat gewahrleisten. Da der Prozess
unabhédngig von der Erfahrung des Bedieners ablduft,
werden Riickstande zuverldssig entfernt und die Diisen
optimal auf den nachsten Einsatz vorbereitet. Dies
flihrt zu einer stabileren und gleichméaBigeren Lotqua-
litat.

Bei der von SEHO Systems entwickelten automati-
schen Ultraschall-Lotdlsenreinigung wird das fliissige
Lot in Schwingungen versetzt, wodurch die Oberflache
der Lotduise unter Ausschluss von Luftsauerstoff gerei-
nigt und sofort wieder benetzt wird.

Da das Ultraschallverfahren beriihrungslos arbeitet
und weder Chemikalien noch S&uren fiir den Reini-
gungsprozess bendtigt, ergeben sich weitere Vorteile in
der Handhabung und ein Potenzial fiir Kosteneinspa-
rungen. Es miissen keine besonderen Lagerungsvor-
schriften beachtet werden, das Personal muss nicht
speziell im Umgang mit den Chemikalien oder Sduren
geschult werden und natiirlich entstehen wahrend des
Reinigungsprozesses  keine gesundheitsschadlichen
Dampfe, denen das Personal ausgesetzt ist. Zudem be-
ndtigen chemikalien- sowie sdurebasierte Systeme zur
Reinigung der Létdiisen immer eine Art Dosiereinrich-
tung, die wiederum wartungs- und defektanfallig ist.

Ein weiterer Vorteil dieser automatischen Reinigung
ist die Reduzierung der Stillstandszeiten. Die Ultra-
schallreinigung arbeitet schneller und effizienter als
manuelle Verfahren und minimiert so Produktionsun-
terbrechungen. Da die Reinigung in den Fertigungsab-
lauf integriert werden kann, wird die Produktion kaum
gestort und so die Produktionskapazitat erhdht. Auch
der Wartungsaufwand wird erheblich reduziert, da ma-
nuelle Eingriffe entfallen.

Dariiber hinaus verringert die Ultraschallreinigung
das Risiko von Beschddigungen an den Diisen, da die
Létdusen praktisch nicht mit dem Reinigungssystem in
Beriihrung kommen. Das System arbeitet mit fest defi-
nierten Parametern, wodurch das Handling der Diisen
optimiert und das Risiko von Fehlern oder Beschadi-
gungen minimiert wird. Dies flhrt nicht nur zur lange-
ren Lebensdauer der Diisen, sondern auch zu geringe-
ren Kosten fiir Ersatz- sowie VerschleiBteile und damit
zu einer hoheren Wirtschaftlichkeit.

Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die Vermei-
dung menschlicher Fehler. Da der Reinigungsprozess
unabhidngig vom Ermiidungsgrad oder der Sorgfalt des
Bedieners ablduft, ist die Wahrscheinlichkeit von Feh-
lern deutlich geringer. Die Ultraschalltechnologie sorgt
fiir eine prazise und wiederholbare Reinigung, was zur
Erh6hung von Qualitdt und Zuverldssigkeit des gesam-
ten Lotprozesses fiihrt. Diese Prazision wirkt sich auch



Die Ultraschallreinigung entfernt Verunreinigungen ohne mechanische Bescha-

digung zu verursachen

auf die Qualitat der Lotverbindungen aus, da eine kon-
stante und griindliche Reinigung der Lotdiisen die
Wahrscheinlichkeit von Létfehlern erheblich reduziert.
Die Dokumentation und Riickverfolgbarkeit des Rei-
nigungsprozesses wird durch das automatisierte Sys-
tem ebenfalls deutlich verbessert. Die Reinigungszy-
klen sind Gber die Software programmierbar und wer-
den uber die Betriebsdatenerfassung archiviert, so dass
eine llickenlose Aufzeichnung des Reinigungsprozesses
mdglich ist. Diese Aufzeichnungen sind fiir Qualitdts-
management und Audits ein absoluter Pluspunkt.

Fazit

Die Umstellung auf eine automatische Ultraschall-
reinigung der Lotdisen im Selektiviotprozess bietet
zahlreiche Vorteile, die sowohl die Produktionsquali-
tat als auch die Effizienz verbessern. Durch die Kon-
sistenz und Prédzision der automatischen Reinigung
werden Lotfehler reduziert, Stillstandszeiten mini-
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Die von SEHO entwickelte und patentierte LongLife Miniwellen-Lotdiise
verbessert den Selektiv-Lotprozess gleich in mehrfacher Hinsicht

miert und die Lebensdauer der Diisen verlangert. Da-
riber hinaus wird der Wartungsaufwand reduziert

und es werden Kosten einge-
spart.

In einer zunehmend wettbe-
werbsintensiven Industrie
kann die Automatisierung der
Reinigung ein entscheidender
Faktor fiir die Verbesserung
der Produktionsprozesse und
die langfristige Wettbewerbs-
fahigkeit eines Unternehmens
sein.

Die automatische Ultra-
schallreinigung flir Miniwel-
len-L6tdisen ist fiir viele Se-
lektiv-Lotsysteme des Unter-
nehmens verfiigbar.

www.seho.de
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Die Umstellung auf eine au-
tomatische Ultraschallreini-
gung der Loétdiisen im Selek-
tivldétprozess steigert Pro-
duktionsqualitat und Effi-
zienz, indem sie Lotfehler re-
duziert, Stillstandszeiten mi-
nimiert, die Lebensdauer der
Diisen verldngert und War-
tungskosten senkt, was zu
einer verbesserten Wettbe-
werbsidhigkeit fiihrt.

Die SelectLine-C ist ein durchgidngig modulares System und iiberzeugt durch maximale Flexibilitdt sowie hochste Lotstellenqualitdt. Das System kann mit

der Ultraschallreinigung ausgestattet werden
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